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证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-030

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监

会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 矽电股份 股票代码 301629

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨波 陈希

电话 0755-84534618 0755-84534618

办公地址

深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙

城工业园 3号厂房三楼东区、五楼中

西区

深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙

城工业园 3号厂房三楼东区、五楼中

西区

电子信箱 ir@sidea.com.cn ir@sidea.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否
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本报告期 上年同期
本报告期比上年同期

增减

营业收入（元） 181,603,703.69 287,722,362.94 -36.88%

归属于上市公司股东的净利润（元） 21,356,119.70 56,633,262.73 -62.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润（元）
19,563,399.53 55,499,882.19 -64.75%

经营活动产生的现金流量净额（元） -25,718,507.69 -5,669,910.48 -353.60%

基本每股收益（元/股） 0.58 1.81 -67.96%

稀释每股收益（元/股） 0.58 1.81 -67.96%

加权平均净资产收益率 2.24% 8.67% -6.43%

本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度

末增减

总资产（元） 1,351,899,206.38 1,005,278,602.42 34.48%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,162,703,727.53 716,951,277.38 62.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 10,493

报告期末表

决权恢复的

优先股股东

总数（如

有）

0
持有特别表决

权股份的股东

总数（如有）

0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条

件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

何沁修 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0
王胜利 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0
杨波 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0
辜国文 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0
胡泓 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0
深圳市爱矽电子装备合伙企业

（有限合伙）

境内非国有

法人
5.17% 2,158,122 2,158,122 不适用 0

深圳市西博创业投资合伙企业

（有限合伙）－吉安市西博壹

号自控创投合伙企业（有限合

伙）

其他 4.55% 1,896,806 1,896,806 不适用 0

宁波丰年荣通投资管理有限公

司－宁波梅山保税港区丰年君

和投资合伙企业（有限合伙）

其他 4.11% 1,716,524 1,716,524 不适用 0

深圳哈勃科技投资合伙企业

（有限合伙）

境内非国有

法人
3.00% 1,251,818 1,251,818 不适用 0

醴陵众微创新创业投资基金合

伙企业（有限合伙）

境内非国有

法人
2.82% 1,175,224 1,175,224 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓分

别于 2017年 9月及 2021年 8月签署了《一致行动协议》及《一致行

动协议之补充协议》，其五人为一致行动关系。深圳市爱矽电子装备

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为何沁修、王胜利、杨波、辜

国文、胡泓，其五人共合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限

合伙）12.12%的权益。

前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况 股东李雪红通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
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说明（如有） 有 135,000股；股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位投资优

选私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有 108,400股；股东许健辉通过中信证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有 65,000股；股东王楠通过广发证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有 63,300股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用不适用

三、重要事项

无
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